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Elektricky vodivé, lepicí potiskovatelné transferové pásky 3M™  
Trojrozměrná vodivost XYZ

™  

Elektromagneticky kompatibilní výrobky 3M™ 

Pá
sk

y

Výrobek
Tloušťka 
lepidla 

µm

Typ 
lepidla

Přechodový odpor (fólie/tuhá deska)

Aplikace/poznámkyHliník/ 
hliník

Hliník/ 
nerezová 

ocel

Měď/
nerezová 

ocel
Měď/měď

9712 110 Akrylové < 24 Ω < 22 Ω — < 0,66 Ω

Připojování/lepení/uzemňování stínění a těsnění proti EMI/RFI 
k elektronickým zařízením. Odvádění statické elektřiny. Cenově 
nejpříznivější řešení 3M pro aplikace  
se středně náročnými elektrickými požadavky.

9713 90 Akrylové < 2,5 Ω < 2,0 Ω < 1,0 Ω < 0,5 Ω

Připojování/lepení/uzemňování stínění a těsnění proti EMI/RFI 
k elektronickým zařízením Odvádění statické elektřiny. 
Připevňování těsnění proti EMI s jádrem  
z vodivé tkaniny/pěny k elektrickým skříním. Vysoce účinná, 
izotropní, elektricky vodivá páska 3M.

9719 90 Silikonové < 2,5 Ω < 2,0 Ω < 1,0 Ω < 0,5 Ω
Připevňování stínění a těsnění proti EMI/RFI s nízkou 
povrchovou energií k elektronickým zařízením. Vhodná pro 
odolnost proti vysokým teplotám (do 400ľC/204ľF).

Elektricky vodivá, potiskovatelná lepicí páska 3M™

Výrobek
Typ lepidla 

µm
Typ částic Aplikace/poznámky

9703 50 Postříbřený nikl

Dobrá adheze; umožňuje opravy. Na připojování/lepení/uzemňování pružných 
tištěných spojů, desek s tištěnými spoji, stínění a těsnění proti EMI/RFI; 
připevňování samolepicího lepidla při pokojové teplotě. Nedoporučuje se  
pro extrémně vysoké nebo nízké teploty. Nízké uvolňování plynu.

9705 50 Postříbřený nikl

Dobrá adheze; umožňuje opravy. Na připojování/lepení/uzemňování pružných 
tištěných spojů, desek s tištěnými spoji, stínění a těsnění proti EMI/RFI; 
připevňování samolepicího lepidla při pokojové teplotě. Nedoporučuje se  
pro extrémně vysoké nebo nízké teploty. Standardní uvolňování plynu.

Elektricky vodivé, lepicí potiskovatelné pásky 3M™

Trojrozměrná vodivost XYZ (izotropní) – konstrukce s nahodile upořádanými částicemi

Výrobek
Typ 

lepidla     

Přechodový odpor 
(1 h prodleva při pokojové teplotě)

Základní  
charakteristiky

Aplikace/poznámky Mezi ohebným zlatým  
obvodem a pozlacenou deskou  

s plošnými spoji 
(plocha překrytí 2 mm x 5 mm)

9708 Akrylové 0,3 Ω

Nejlepší izotropní nabídka 
3M pro vodivost XYZ  
s dobrou adhezí. Nejlepší 
nabídka 3M pro inherentní 
účinnost stínění proti EMI

9709 Akrylové 0,5 Ω

Nejlepší izotropní nabídka 
3M pro adhezi s dobrou 
vodivostí XYZ. Inherentní 
účinnost stínění proti EMI

Samolepicí potiskovatelná páska s izotropní elektrickou 
vodivostí v osách XYZ. Výborná volba pro 
připevňování stínění proti EMI a těsnění a pro 
zemnicí aplikace, navíc může zajišťovat 
výborné propojování obvodů. Dobrá adheze 
k běžným povrchům, například hliníku, 
zlatu, nerezové oceli, epoxidu FR-4, 
polyamidovým a polyesterovým 
fóliím. Bez lepení působením tepla. 
Snadno se aplikuje.

Elektricky vodivé, lepicí 
potiskovatelné pásky 3M™
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Fólie 3M™ 7373 na lepení uzemněných chladičů 

Lepidla 3M™ s anizotropní vodivou fólií (ACF)

Elektromagneticky kompatibilní výrobky 3M™   
Spojovací řešení ACF/stínění proti EMI/RFI 

Hledáte-li vhodnější lepidlo než naše 

standardní výrobky, zkuste naše 2mil 

lepidlo XYZ s vodivými částicemi. 

Kontaktujte 3M, kde získáte více 

informací.

Výrobek
Tloušťka 
lepidla  

µm
Typ částic

Minimální 
vzdálenost  

µm

Podmínky 
lepení 
°C (°F)

Aplikace/poznámky

5363 40 Pozlacený nikl 200
180–200

(356–392)
10–15 s

Ke spojování mědi na polyamidovém ohebném obvodu s deskami 
plošných spojů a vzájemnému spojování ohebných obvodů. Výborná 
spolehlivost při vysokých teplotách. Rychlé lepení.

5552R 19
Pozlacený nikl  
s polymerovým 

jádrem
<100

170–190
(338–374)
20–30 s

Ke spojování mědi na polyamidovém ohebném materiálu se sklem.

7303 74 Postříbřené sklo 500
135–150

(275–302)
20–30 s

Ke spojování stříbrné barvy na polyesterovém ohebném obvodu nebo 
mědi na polyamidovém ohebném obvodu s deskami  
s plošnými spoji a ohebnými obvody. Výborná odolnost proti  
nízkým teplotám a rozpouštědlům.

7313 63 Postříbřené sklo 500
135–150

(275–302)
20–30 s

Ke spojování stříbrné barvy na polyesterovém ohebném obvodu nebo 
mědi na polyamidovém ohebném obvodu s deskami  
s plošnými spoji a ohebnými obvody. Lepí při nízkých teplotách; 
kompatibilní s automatizovanými postupy. Skladuje se při pokojové 
teplotě.

8794 60 Postříbřené  
plnivo 1000

150–160
(302–320)

3–5 s

Dobrá adheze k podkladům jako ABS, PVC a Melinex®, běžně 
používaným k lepení a spojování mikromodulů s anténami  
v aplikacích s kartami Smart Card. Také je ideální pro jakékoliv aplikace 
vyžadující rychlé a spolehlivé spojení. Skladuje se při pokojové teplotě.

9703 50 Postříbřený nikl 1000
15–70

(59–158)
PSA

Dobrá adheze; umožňuje opravy. Na připojování/lepení/uzemňování 
ohebných obvodů, desek s plošnými spoji, stínění a těsnění proti EMI/RFI; 
připevňování tlakem aktivovaného lepidla (PSA) při pokojové teplotě. 
Nedoporučuje se pro extrémně vysoké nebo  
nízké teploty. Nízké uvolňování plynu.

9705 50 Postříbřený nikl 1000
15–70
(59158)

PSA

Dobrá adheze; umožňuje opravy. Na připojování/lepení/uzemňování 
ohebných obvodů, desek s plošnými spoji, stínění a těsnění proti EMI/RFI; 
připevňování samolepicího lepidla při pokojové teplotě. Nedoporučuje se 
pro extrémně vysoké nebo nízké teploty. Standardní uvolňování plynu.

Výrobek
Tloušťka lepidla  

µm
Typ částeček Aplikace/poznámky

7373 50 Postříbřené sklo

Ideální k uzemněnému lepení vysokofrekvenčních desek s tištěnými spoji, například 
k rozpěrám chladičů v zesilovačích základních jednotek. Také se používá 
k vícevrstvé laminaci a elektrickému spojování mezi vrstvami desek s tištěnými 
spoji.

Pásky
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